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衰減熔接機

1光纖對準方式：纖芯對準.

2.適用光纖類型：

SMF(G.652),MMF(G.651),DSF(G.653),NZDSF(G.655),BIF/UBIF(G.657).

3.包層/塗覆層直徑：80-150um / 100um-3mm.

4.熔接/加熱模式：100個熔接模式和30個加熱模式.

5.熔接時間：ULTRA FAST模式 6秒， SM FAST模式 7秒，SM AUTO模式 10秒.

6.點擊棒壽命：熔接3000-5000芯 .

7.校正：自動電弧校正功能.


